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W E L C O M E  

上海祥乐田村电化工业有限公司开发中心 ，致力于培育优秀的人才，举全力开发新技术，新

材料，高性能的PCB油墨和锡膏，努力实现地开地承，地产地销的理念，为田村公司扩大在

中国的事业，在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现稳定地发展，贡献智慧和力量。 
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实验室的介绍  

研发中心现有建筑面积约1000平方，下设8个实验室，分别为油墨评价实验室、PCB表面处理实验室、无尘实验室、信赖性实验

室、分析实验室、合成实验室、锡膏实验室、SMT贴装实验室。中心成立初期，主要从事OSP，油墨，锡膏和助焊剂用新材料的

开发，近年来，拓展到油墨和锡膏等产品的开发，产品在中华地区得到广泛的应用，日本专利2项获得，1项申请中。 

信赖性实验室 基板处理实验室 锡膏实验室 SMT贴装线 无尘室 



DSR-8000S22-15 
・有卤显像性液态感光性油墨 

  ・优良线路覆盖性 
・  良好的曝光显影性 

・耐化金性佳：Au厚0.05μm 
・优异的耐热性：288℃-10s-3次 
・优异的塞孔耐热性：φ0.3mm 孔 

DSR-8000S22-21 
・有卤显像性液态感光性油墨 

 ・优良线路覆盖性 
・优异的耐化金性：Au厚0.05μm 
・优异的耐热性：288℃-10s-3次 
・优异的塞孔耐热性：φ0.3mm 孔 

DSR-8000S22-23 
・有卤显像性液态感光性油墨 

・高感度低曝光能量  
・可形成高解像图形 

・ 耐化金性极佳  ：Au厚0.05μm 
・优异的耐热性：288℃-10s-3次 
・优异的塞孔耐热性：φ0.3mm 孔 

DSR-8000S22-17 
・无卤显像性液态感光性油墨 

・高感度低曝光能量  
・可形成高解像图形 

・ 耐化金性极佳  ：Au厚0.05μm 
・优异的耐热性：288℃-10s-3次 
・优异的塞孔耐热性：φ0.3mm 孔 

 New Products 
   DSR-8000S22系列 

开发中 



 New Products 
   DSR-8000P13喷涂系列 

DSR-8000P13-17HV 
・低曝光量（150-250mJ/cm2） 

 ・耐无电解化金性 
 ・焊锡耐熱性良好 

 ・Low mist（低烟雾） 
 ・Halogen Free  

DSR-8000P13-15HV 
   ・低曝光量（150-250mJ/cm2） 

 ・耐无电解化金性 
 ・焊锡耐熱性良好 

 ・Low mist（低烟雾） 
 ・含卤产品 

DSR-8000P13-19HV 
・低曝光量（150-250mJ/cm2） 

 ・耐无电解化金性 
 ・焊锡耐熱性良好 

 ・Low mist（低烟雾） 
 ・Halogen Free 

开发中 



后烤前 
加UV500ｍJ/cm2 只后烤 

后烤前 
加UV500ｍJ/cm2 只后烤 

DSR-8000P13-17HV 以往品 

●和之前的产品相比，烟雾量减少， 
  保养次数也可以消减。 

在后烤程序上进行测定排气量， 
排气測定装置 
加熱脱着装置：EGA/PY-3030D(フロンティア・ラボ製) 
GC：7890A(Agilent Technologies製)   
MSD:JMS-Q1050GC 

●烟雾量 
80%低減 

排气量 
（％） 

0.3～0.4 0.3～0.4 

1.1～1.2 

2.0～2.1 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

DSR-8000P13-17HV‣特性介绍 

Low mist（低烟雾） 



DSR-8000S18-11MBK 
  ・无卤显像性液态感光性油墨 
  ・表面哑度 5-10 
  ・优良线路覆盖性 
  ・良好的曝光显影性 
  ・耐化金性佳：Au厚0.05μm 
  ・优异的耐热性：288℃-10s-3次 

DSR-8000S18-11MBK(H) 
  ・无卤显像性液态感光性油墨 
  ・表面哑度 10-15 
  ・优良线路覆盖性 
  ・良好的曝光显影性 
  ・耐化金性佳：Au厚0.1μm 
  ・优异的耐热性：288℃-10s-3次 

DSR-8000S18-11BK 
  ・无卤显像性液态感光性油墨 
  ・黑色亮面 
  ・优良线路覆盖性 
  ・良好的曝光显影性 
  ・耐化金性佳：Au厚0.05μm 
  ・优异的耐热性：288℃-10s-3次 

DSR-8000S18-13MBK 
  ・无卤显像性液态感光性油墨 
  ・咖啡色 表面哑度 5-10 
  ・优良线路覆盖性 
  ・良好的曝光显影性 
  ・耐化金性佳：Au厚0.05μm 
  ・优异的耐热性：288℃-10s-3次 

 New Products 
   DSR-8000S18-11BK系列 



DSR-8000S18-11MBK(H)‣特性介绍 

本品为黑色雾面显像型液态阻焊油墨。 
 
・具有高感度、高解像性等特性、对应曝光高精度曝光产品。 
   
・高感度在生产性能方面做出了卓越贡献。 
 

(application例) 
  智能手机板 

化金能力提升 

（Au厚0.1μm） 

高感度 

(曝光量200-300mJ/cm2) 

高解像性 

200mJ/cm2：50μm 

300mJ/cm2：40μm 

 

光泽度 

(黑/雾面 gross值10-15) 

DSR-8000S18-11MBK(H) 



 

·  高信赖性 

·  优异的印刷性 

·  无卤产品 

·  优异的润湿性 

 

·  高耐冷热循环特性 

·  高信赖性 

·  良好的印刷性 

·  无卤产品 

·   优异的润湿性 

 

·  高信赖性 

·  优异的印刷性 

·  无卤产品 

·  优异的润湿性 

TLF-204-NH-TNA23 TLF-287-NH-TNA23 TLF-204F-NH-TNA23 

New Products 
           TNA23系列 



印刷性良好 01 

BGA融合性优异 02 

微细开孔印刷性优异 01 

回流条件窗口宽 02 

部品上锡性良好 03 

粘度经时稳定性良好 04 

BGA融合性优异 03 

润湿性良好 04 

New Products 
           171AK系列 

粘度经时稳定性良好 05 

TLF-204-171AK 
     Class4 Type4 

TLF-204F-171AK 
     Class4 Type5 

粉末微细化 



New Products 
           TLF-402-13 

低温焊接 

减少电力使用，响应环
保政策。 

优异的结合强度 安定的印刷性能 

安定的印刷性能 

TLF-402-13 



阻焊油墨试验室设备 

用于阻焊油墨显影后

的固化。 

烤箱 

气动防焊油墨喷涂设备可连续

性表面喷涂，气动喷枪可往复

式涂覆 ，可任意设置PCB板

往复速度及行程。 

喷涂机 

采用平网平面丝网印刷，

通过橡皮刮墨刀把阻焊油

墨快速印到线路基板上。 

印刷机 

UVE-M720半自动曝光机 

曝光机 



锡膏试验设备 

锡膏的印刷性能评价：

多锡、少锡、连桥、

拉尖、杂物等判定 

锡膏检测仪 

BGA、chip、QFN等

元器件贴装在印有锡

膏的PCB基板上。 

贴片机 

用1台同时焊接2种基

板，构建了高效灵活

的贴装生产线。 

回流焊 

锡膏印刷机可以进行多种定

位方法，PCB板的定位固定

方法都是有基准孔定位的，

锡膏印刷机的人机界面有了

一个强大的扩展功能。 

印刷机 



信耐性测试设备 

在高温·高湿条件下施加高电压，

用实际时间来测定电阻值，并

确认没有短路等不良的发生。 

精良的仪器 



分析实验室 



专业化管理 

人才测评 人才库 

能力建模 

能力评估 发展计划 

建立体系 

人才库 领军人才 



体制·人才 
人才梯队建设 

经理 

主管 

开发工程师 

研究助理 

1.管理能力 
2.专业能力 
3.商业认知 

1.基础能力 
2.专业能力 
 

1.专业技能 
2.人际能力 
 

1.工作素养 
2.基本工作
技能 
 



有机材料课 
课长1名 

接合材料科 
课长1名 

技术管理课 
课长1名 

组织结构 

研发中心 
中心长1名 

工程师4名 工程师助理1名 工程师5名 

共12名 


